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Handgerät FMP100 
für Schichtdickenmessung mit 
grafischer Bedienoberfläche

Aus der PC-Welt bekanntes Bedienkonzept
hält Einzug in der mobilen Schichtdicken-
messung. Der Hersteller Helmut Fischer
GmbH + Co. KG bringt mit dem DUALS-
COPE® FMP100 ein Handgerät mit neuem
Bedienkonzept auf den Markt. 

Das Instrument, zur Schichtdickenmessung
nach magnetinduktivem und Wirbelstrom-
Verfahren, unterscheidet sich von
herkömmlichen Werkzeugen u. a. durch ein
kontrastreiches Farb-LC-Display mit einer
Auflösung von 240 * 320 Pixel. Bedient wird
das Gerät über vier Folientasten, bis zu 12
Softkeys und einen Touchscreen. Softkey-
board, Mess- und Auswertefenster sowie
Messprotokolle lassen sich mittels grafi-
scher Bediendialoge individuell
konfigurieren. 

Die Messwerte und Ergebnisse können über
die integrierte USB-Schnittstelle an einen
Drucker oder einen PC übertragen werden.
Alternativ lassen sich die Resultate im PDF-
Format auf dem Messgerät speichern und
später transferieren. Das Instrument über
USB fernsteuern ist ebenso möglich.

Neu sind auch die zugehörigen Sonden der
F-Serie mit erweitertem Messbereich. Ver-
schiedene Modi zur Messwertaufnahme,
wie automatische Übernahme bei Aufset-
zen der Sonde, externe Triggerung,
integrierende Flächenmessung sowie zeit-
und anzahlgesteuerte Mehrfachmessun-
gen, erleichtern die Erfüllung vielfältiger
Aufgaben. Ausgestattet mit MS-Windows®

CE unterstützt das Mobilgerät sieben Lan-
dessprachen.

Für die Ablage der Messaufgaben stehen
auf dem Instrument 256 MB interner Daten-
speicher zur Verfügung, optional extern
erweiterbar. Wahlweise lässt sich das Gerät
aus Batterien oder Akkus oder auch über
ein mitgeliefertes Steckernetzgerät versor-
gen.
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